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Abstract (en)
A process is described for the electrolytic coating of substrates or the like, in which the particular substrate is dipped into an electrolytic bath, and a
current is generated between the substrate, which forms a first electrode, and a second electrode. The electrode voltage is first raised to a level at
which an electrical spark and micro-arc discharge is produced on the substrate surface. The electrode voltage is also raised continuously during the
layer build up supported by the electrical discharge, until the required layer thickness is attained. <IMAGE>

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zur elektrolytischen Beschichtung von Substraten oder dergleichen beschrieben, bei dem das jeweilige Substrat in ein
elektrolytisches Bad getaucht und zwischen dem eine erste Elektrode bildenden Substrat und einer zweiten Elektrode ein Strom erzeugt wird. Die
Elektrodenspannung wird zunächst auf einen Spannungswert angehoben, bei dem sich an der Substratoberfläche eine elektrische Funken- und
Mikrobogenentladung einstellt. Die Elektrodenspannung wird auch während des durch die elektrische Entladung unterstützten Schichtaufbaus
kontinuierlich erhöht, bis die gewünschte Schichtdicke erreicht ist. <IMAGE>
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